13. KOMPOZIT REZINLER
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Kompozitlerin Siniflandiriimasi

Polimerizasyon Yontemlerine Gire

1. Otopolimerizan

2. UV gikla polimerize olanlar

3. Gdoriiniir 1gikla polimerize olanlar

4. Dual-cure

Kompozitlerin Simiflandinimasi

Viskozitelerine Gére

1. Kondanse edilebilir (Tepile bilir/
packable) kompozitler

2. Akici (flowable) kompozitler

Dual-cure kompozitler

* Akigkan ozellikte olduklarindan daha gok
yapistirma materyali olarak kullanilirlar.

* Hem 151k hem de kimyasal yolla polimerize olabilen
kompozitlerdir.




Kondanse Edilebilir
Kompozitler

Yiiksek viskoziteye sahi
kondanse edilebilir kompozitler
kaviteye kondanse edilerek
yerlestirilebilirler ve boylece class
Il kavitelerin proksimal
konturlari daha rahat
saglanabilir. Seramik fiber Tepilebilir ; Gelebeksel — Akier
doldurucular igerdikleri igin
wmekanik ozellikleri yiksektir.
Polduruev oranlan hacimee
7%48-65

Kondanse Edilebilir
Kompozitler

Endikasyonlar

* Posterior Class Il restorasyonlar

Avantajlan

* Amalgam restorasyonlar gibi
kondanse edilebilmeleri

* Daha iyi proksimal kontak

* Qkliizal anatominin daha kolay
saglanmasi

* Ugulama kolayhg

* Fiziksel ve mekanik
performanslarinin amalgama
benzerligi

Kondanse Edilebilir ™ ¢ .

Kompozitler

Pezavantajlan

* iki kompozit tabakasi
arasindaki
adaptasyonun zor
olmasi

* Anterior diglerde zayif
estetik

* Kiigiik ve dar kavitelerde
uygulama zorlugu

Akicl
Kompozitler

Konvansiyonel
kowmpozitlere oranla daha
az inorganik doldurucu
(hacimee Z41-53) ve daha

fazla ko-monomer
igerirler.




Akicl

Kompozitler

Endikasyonlan

* Pit ve fissiir drtiicii olarak

* Kiigitk Class V restorasyonlarda

* Amalgam ve kompozit
restorasyonlarin marjinlerinin
kiigiik porselen kiriklarinin
tamirinde

* Mine defektlerinin tamirinde

* Porselen ve kompozit rezin
veneerlerin yapigtiriimasinda

* Class Il kompozit rezin
restorasyonlarin altinda
gingival marjin ortiiciiliigiinii
artirmak igin

* Tiim posterior restorasyonlarda

Akicl
Kompozitler

Avantajlan

* Diigiik viskozite

* Yiiksek elastikiyet

* Posterior kompozit
restorasyonlarin altinda
elastik stres kirici tabaka

KOMPOZIT REZIN

adaptasyonu iyilestirir.

* Kavite preparasyonunun
tiim diizensizliklerine iyi
penetre olur.

* Dis sert dokulan iizerine
kolayca yayili.

stress kiriei olarak
9
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Akicl 4
Kompozitler /
Pezavantajlan

* Basinglara karsi direngleri
diisiktir

* Yiiksek polimerizasyon
biiziilmesi

* Aletlere yapigha igin
uygulama zorlugu

Giiniimiizde kullanilan
kompozit rezinler

1. Mikrofill kompozitler

Mikrofil kompozitler traslusentdirler ve cilalanabilirlikleri oldukga
yiiksektir.

Tipik olarak mikrofill kompozitler Z35-60 arasinda doldurucu igerirler.
Diger kompozitlere gore daha az doldurucu igerdiklerinden bazi fiziksel
ozellikleri geleneksel ve mikrohibrit kompozitere gore diigiktir.

* Yiksek stres altindaki bolgelerde (posterior restorasyonlar ve Class IV
kaviteler) kullanlamazlar.

o Ginimizde yanlzea kompozit laminate veneer restorasyonalrin son
tabakasi olarak ve Class V kavitelerde kullanidabilirler.
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Giiniimiizde kullanilan
kompozit rezinler

2. Mikrohibrit kompozitler

« Geleneksel kompozitlerin tercih edilen mekanik ve
fiziksel ozellikleri ile mikrofill kompozitlerin
piiriizsiiz yizeyini bir araya getirmek igin
iretilmiglerdir.

« Hem anterior hem de posterior restorasyonlarda
kullandabilirler.

« Tepilebilir kompozitler de mikrohibritdir.

Giiniimiizde kullanmilan
kompozit rezinler

3. Nano-dolduruculu
kompozitler

* Poldurueu olarak nano biyiklikte
nanower(nano pargacik) ve
nanocuster (nanosalkim)’lardan
olugurlar.

* Fiziksel ozellikleri mikrohibrit
kompozitlere benzemekle birlikte
cilalanabilirlikleri daha iyidir.

o Anterior ve rosterior -
restorasyonlarda kullanilabilirler.

Giiniimiizde kullanilan

kompozit rezinler
4. Bulk-fill Flowable kompozitler

* Bulk-fill akier kompozitler 4mw’lik tabakalar halinde
vygulanabilirler.

* Pollmenzasyon sirasinda olugan biizilme stresini azaltmak
igin, bulk-fill akier kompozitleri organik rezin matriksinde
ve foto aktivator sls’remmdekl degisiklikler yapilarak rezin
matrikste daha gevsek bir ag olugmasi saglanwugt.

* Siif | ve Sinif Il direkt restorasyonlarin altina kaide

olarak, direkt restoratif materyallerin altina liner olarak,
pit ve fissiir ortici olarak kullanilirlar.

Giiniimiizde kullanilan

kompozit rezinler
4. Bulk-fill Flowable kompozitler
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Kompozit Rezinlerin
Polimerizasyonu Sirasinda Dikkat

Kompozit Rezinlerin
Polimerizasyonu Sirasinda Dikkat

Edilmesi Gerkeneler Edilmesi Gerkeneler
1. Fiber optik ucun S—
1. Fiber optik uecun kowpozit yiizeyine uzaklidi kompozit yiizeyine
Uzakhgl CORRECT
2. Kowmpozit tabakasmmn kalmligi e olark fher optik '
3. lsik cihazinn giici ueun kompozit Jss5om
vizeyine vzakhgqi 12 3% _
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4. Kowmpozitin rengi

20




Kompozit Rezinlerin
Polimerizasyonu Sirasinda Dikkat

Edilmesi Gerkeneler
2. Kompozit tabakasinin
kalnhg N Epp—
« Kowmpozitlerin N H 8 L.
maksimum 1.5-2mm s
tabakalar hainde /' ‘
kavi‘l-eye yerl%ﬁrilip . 2. SHAPE OF CURE
polimerize edilmesi SoeRSoN
onerilmektedir.
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Kompozit Rezinlerin
Polimerizasyonu Sirasinda Dikkat
Edilmesi Gerkeneler

3. Isik cihazinn giici:
TN W

o 1§tk cihazinin giici enaz | sz
300mW/em?olmal. hd b d
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4. Kompozitin rengi:

» Koyu renk kompozitler
daha vzun siirede
polimerize olurlar
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